
Qnityジャパン

会社説明

Qnity | エレクトロニクス業界に特化した世界最⼤規模のパートナー企業

Qnityは、AI、先端コンピューティング、次世代デバイス間およびデバイス内部の⾼度な接続など、最先端技術の分野でお客
様と連携し、技術⾰新を実現しています。

半導体チップ製造における⾰新的なソリューションから、複雑な電⼦システム内での⾼速伝送の実現まで、当社の⾼性能材
料と統合技術の専⾨知識が、明⽇のテクノロジーを可能にします。

私たちの強み

先端コンピューティングや次世代通信、スマートデバイスを⽀えるエレクトロニクス技術のグローバルリーダー ​

Qnityは、電⼦材料および部品ソリューションを専⾨とする、最⼤規模かつ最も幅広い専業企業のひとつ
最先端の半導体チップの製造およびパッケージング、インターコネクト、熱対策、電磁波管理に対応するエンドツー
エンドの幅広い製品ポートフォリオ ​
AI、⾼性能コンピューティング、先進的な接続技術、 ​スマート／⾃動運転など、急成⻑する技術分野において ​優れた
ポジションを確⽴ ​
50年以上にわたる実績、深い技術的・市場的専⾨知識、強固な顧客関係、そして売上の7%以上を研究開発に投資す
ることによる、信頼されるイノベーションパートナーとしての地位 ​
グローバルな拠点と規模、そして将来の成⻑施策を⽀える強固な財務基盤を備えた、信頼性の⾼いサプライヤー

Qnityの包括的な製品群 ​

セミコンダクターテクノロジー ​

CMPテクノロジー
洗浄液およびスラリー
ディスプレイ材料
リソグラフィー材料
カルレッツ® シーリングソリューション

インターコネクトソリューションズ ​

アドバンスド パッケージング
アドバンスドサーキットマテリアル
EMIノイズ対策製品 / 熱対策製品 (Laird™)
アドバンスドフレックステクノロジー

⾼成⻑分野への応⽤

AI
データセンター
半導体製造
電磁波シールド・熱対策 ​
先進回路・ ​パッケージング ​
次世代⾃動⾞＆産業 ​

Qnityのバリュー

私たちQnityは、次の4つのバリューを⼤切にしています。

カスタマー (Customer)
常にお客様のニーズを最優先に考え、課題を共に解決するパートナーとして⼀歩前へ進みます。お客様との密なコミュニ
ケーションを通じ、卓越した成果を追求する姿勢を持っています。

イノベーション (Innovation)
私たちのイノベーションへの取り組みは、常に学び続けることから始まります。新しい思考を促進し、次世代のソリュー
ションを⽣み出すことを⽬指し、常に進化を続けています。

スピード (Speed)
迅速かつ正確に⾏動し、必要な変更を素早く⾏います。重要な業務を優先し、効率的に取り組みます。

ピープル (People)
私たちは優れた⼈材が集まり、変化をもたらします。協⼒し合い、新たな機会を⽣み出すことを⼤切にしています。

 

Page 1 of 3



事業内容｜Qnityは、エレクトロニクスのバリューチェーンにおける複数の⼯程で重要なパートナーと協業

私たちのソリューションは、全てのエレクトロニクス産業のバリューチェーンにおいて不可⽋な要素です ​

Qnityの顧客

半導体チップの製造
パッケージング
プリント基板（PCBの製造）
組み⽴て・実装

パートナーシップ

装置の製造
デバイスOEM

 

Qnityの拠点 |エレクトロニクス産業の中⼼地に拠点を配置することで、より強固な顧客との関係を⽣み出す。地域に密着
し、グローバルに連携 ​

Qnityの拠点は世界中に展開されています ​

社員数（グローバル） 約10,000⼈
製造拠点 39
開発拠点 18
国 19
合弁会社（JV）5

 

Qnity Japan

私たちQnity Japanは、お客様とパートナーのために価値を創造し続けています。顧客ベースの深化と拡張を⽬指し、重要
顧客との関係を強化し、顧客満⾜度の向上に取り組みます。

⽤途開発の推進においては、顧客やパートナーとの協業を重視し、営業、マーケティング、技術チームが⼀丸となって取り
組みます。

製品製造と供給においては、Qnityのサプライチェーンの⼀翼を担い、安定・安全な操業を実現し、Operational Excellence
の推進に努めています。
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【会社概要】
■業種：半導体・電⼦・電気機器/ガラス・化学・⽯油
■従業員数（国内）：370名 
■資本⾦：4億6,000万円
■事業内容：半導体、エレクトロニクス関連製品の製造・輸出⼊・販売・研究・開発・技術サービス

グループ会社：

EKC アドバンスド・ ​エレクトロニクス1ジャパン(株) ​
EKC アドバンスド・ ​エレクトロニクス2ジャパン(株) ​
EKC アドバンスド・ ​エレクトロニクス3ジャパン(株) ​
デュポン・パフォーマンス・ ​プロダクツ・ジャパン(株) ​
⽇本レアードテック(株) ​

合弁会社

ニッタ・デュポン(株) ​
HDマイクロシステムズ(株) ​
Duroptixマテリアルズ(株) ​

関連URL

Qnity Electronics https://www.qnityelectronics.com/
Laird™ https://www.laird.com/
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会社概要

本社所在地
アメリカ合衆国  

事業内容
advanced materials for integrated chip fabrication/specialty industrial materials for printing and display applications/silicones
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for applications in industrial environments/precision parts for semiconductor, industrial, and automotive
applications/advanced circuit and packaging materials for advanced interconnects/thermal management and
electromagnetic shielding to enable high performance in signal or power transmissions/laminates for flexible and rigid-flex
PCBs/polyimide films for high-performance applications/silver nanowire technologies/electronic polymers  

代表取締役
⼩林 重紀  

設⽴年
2025年（Qnityとして2025年11⽉に発⾜）  

資本⾦
4億6,000万円 

従業員数
101 - 500⼈  

URL
https://www.qnityelectronics.com/  

オフィス情報

メインオフィス
〒1006111
東京都 千代⽥区 永⽥町2-11-1 
⼭王パークタワー
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